
























专利名称(译) 有机电致发光器件的封装结构及封装方法、显示装置

公开(公告)号 CN103490019A 公开(公告)日 2014-01-01

申请号 CN201310454581.1 申请日 2013-09-29

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 尤娟娟

发明人 尤娟娟

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/54 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5256 H01L51/0035 H01L51/5253 H01L51/56 H01L2251/558

代理人(译) 许静
黄灿

其他公开文献 CN103490019B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了一种有机电致发光器件的封装结构及封装方法、显示装
置，属于有机电致发光领域。其中，有机电致发光器件的封装结构包
括：用于承托所述有机电致发光器件的基板；位于所述基板上的所述有
机电致发光器件；覆盖所述有机电致发光器件的至少一个薄膜封装层，
所述薄膜封装层由无机薄膜、氟碳聚合物薄膜和位于所述无机薄膜和氟
碳聚合物薄膜之间的有机聚合物薄膜组成。通过本发明的技术方案，能
够有效提高薄膜封装层的水氧阻隔能力，从而有效延长OLED器件的寿
命。
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